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Abbildung 1a: Cauer Ersatzschaltbild aus [1] Abbildung 2b: Transiente thermische Impedanz aus [1]

Systemsimulationen werden in der Leistungselektronik eingesetzt, um die Leistungsfahigkeit ab-
zuschatzen und miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse dieser Simulationen hangen jedoch
stark von den hinterlegten thermischen und elektrischen Modellen ab. Elektrische Modelle kdnnen
dem Datenblatt entnommen oder experimentell ermittelt werden. Zur thermischen Charakterisie-
rung von leistungselektronischen Baugruppen wir an der Professur fur Leistungselektronik aktuell
ein neuer Teststand geplant und aufgebaut. Mit diesem soll die Charakterisierung von Leistungs-
halbleitern mit Nennstrémen von bis zu 1,8 kA mdglich sein. Im Rahmen dieser Arbeit sollen tran-
siente thermische Impedanzmessungen mit verschiedenen Halbleitermodulen durchgefihrt und
diese ausgewertet werden. Fokus soll hier auf der Impedanzspektroskopie liegen, mit welcher
Ruckschluss auf den physikalischen Aufbau des Moduls méglich wird.

Dabei ergeben sich folgende Teilaufgaben:
e Literaturrecherche zur transienten thermischen Impedanzmessung
e Durchfuhrung einiger exemplarischer Messungen
e Verbesserung der Messablaufe
e Erarbeitungen eines Algorithmus zur Impedanzspektroskopie
e Vergleich der Ergebnisse mit gegebenen oder simulierten Daten
e Dokumentation der Ergebnisse.

Wunschenswert:
e Gute Kenntnisse ein einer Skriptsprache wie Python oder alternativ Matlab

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Dirk Rudolph (dirk.rudolph@tu-dresden.de)
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[11 Hensler, A., Lastwechselfestigkeit von Halbleiter-Leistungsmodulen fur den Einsatz in Hybrid-
fahrzeugen, TU Chemnitz, 2012
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